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苏州世华新材料科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2026-004 

投资者关系 

活动类别 
特定对象调研、现场参观 

参与单位名称 永卓控股、致合资管、个人投资者（以上排名不分先后） 

时间 2026 年 6 月 5 日、2026 年 6 月 8 日 

地点 公司会议室 

总接待次数 2 场 

公司接待 

人员姓名 
董事会秘书：计毓雯 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

1.公司目前在建项目的进度介绍。 
答：公司 2025 年度定增项目“光学显示薄膜材料扩产项目”建设进展顺利，

目前厂区已完成主体结构封顶，部分生产设备即将陆续到厂安装，预计 2027
年初进入试运行，公司正在加快该项目建设，争取早日实现投产。上海“创新

中心项目”已投入使用，前期披露的延期公告主要是指剩余 2,100 万元左右的

募集资金拟在后续陆续使用。另外，公司位于张家港的“高性能光学和集成电

路高分子材料项目”预计将于今年年内开工建设，目前各项前期工作正按计划

有序推进。 
 
2. 偏光片保护膜的市场情况介绍。 
答：偏光片保护膜是显示面板偏光片构件中重要组成部分，按照公开信息测

算，2024 年偏光片保护膜市场规模预计为 50 多亿人民币，主要由国际厂商在

供应，国产化率较低。世华在偏光片保护膜领域已实现多年的规模化量产和销

售，目前正处于扩产阶段。 
 
3. 公司在集成电路领域的产品介绍。 
答：感光干膜系列产品是公司目前在集成电路领域的主要产品线，通过多年技

术储备，公司产品具备高解析、强附着、宽制程窗口、低析出、高盖孔等优

势，已开始实现小批量出货，目前持续进行多元化客户开拓及验证中。感光干

膜是 PCB 制程中的核心图形转移材料，通过紫外光聚合反应形成高精度抗蚀

掩膜，直接决定线路解析度、图形垂直度、尺寸稳定性与制程良率。 
 
4. 随着公司业务结构的调整，未来毛利率情况如何？ 
答：公司业务结构正持续优化，各业务板块经营逻辑有所差异，毛利率本身存

在天然区别，受产品结构、产能利用率等多重因素影响，公司综合毛利率或将



呈现阶段性变动。公司将持续通过丰富材料产品矩阵、提高运营效率、推进技

改降本等方式，持续夯实盈利水平，毛利率具体变动请以公司定期报告为准。 
 
5. 公司今年上游原材料成本压力如何？ 
答：上游部分化工原材料受市场环境等综合因素影响，价格呈现阶段性波动特

征。原材料价格变动引发的成本影响短期内客观存在。公司将持续研判原料价

格走势，动态优化采购与经营策略，积极应对外部市场变化，保障公司生产经

营平稳有序开展。 
 
6. 公司的竞争优势是什么？ 
答：经过十多年发展沉淀，公司主要具备以下核心优势：技术研发创新优势，

公司始终专注于功能性材料的自主研发创新，在合成改性、提纯分散、材料设

计、薄膜形成、分析科学等方面具备数十项核心技术能力，具有充足的产品技

术储备和丰富的行业应用经验，可以为客户提供优质的材料解决方案；快速响

应与配套服务优势，公司重视为客户提供专业、高效的服务响应，对客户的产

品需求和痛点进行专业的评估，并结合应用场景提供解决方案；另外，公司通

过精益管理、生产工艺水平的提高不断强化成本优势、提升质量管控水平，持

续为供应链创造价值。 
 
7. 请介绍下公司的发展规划？ 
答：目前公司正处在战略转型升级与新业务有序布局的关键阶段，面对复杂的

外部环境，在电子材料板块，公司正在持续优化客户结构与产品结构，产品发

展策略将由定制化导向向标准化产品线为主、定制化业务为辅的方向升级，同

时横向拓展集成电路、交通运输等多个领域；光学材料板块，公司将持续丰富

细分产品矩阵，将结合行业发展与研发节奏，稳步推进多类光学新材料的研产

落地与市场拓展。 

  


